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Abstract (en)
In order to prevent two substances in contact, especially a metal melt and a solid body, from joining together, the invention proposes a method
for the formation of a separating gap by the excitation of mechanical vibrations, in particular ultrasonic vibrations, in at least one of the materials.
<IMAGE>

Abstract (de)
Um ein Verbinden von sich berührenden Stoffen, insbesondere einer Metallschmelze und einem Festkörper, zu vermeiden, ist ein
Verfahren zur Bildung eines Trennspalts durch die Anregung wenigstens einer der Stoffe zu mechanischen Schwingungen, insbesondere
Ultraschallschwingungen, vorgeschlagen. <IMAGE>
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